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ルネサスについて

*連結 2023年12月31日時点

本社所在地

東京都江東区

連結従業員数 *

約21,000人

関連会社所在国数

30+ 国

特許取得数および出願中件数

約20,000件

2023年売上収益

1兆4,697億円

ルネサスは、世界トップシェアのマイコンサプライヤとして、組み込みプロ
セッサを中心に、アナログ&パワー、コネクティビティなどの各種半導体を、
自動車、産業、インフラ、IoT分野に提供しています。
また、私たちの製品を最適に組み合わせたウィニング・コンビネーション・
ソリューションを提案することにより、早期開発にも貢献しています。

あらゆるモノとモノをつなぎ、エンドポイントのインテリジェント化を推進
するなど、ルネサスは人々の暮らしを楽（ラク）にする技術で、持続可能な
未来をつくることを目指しています。
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沿革
ルネサスは、日立製作所、三菱電機、NECを起源とする歴史ある強力な技術基盤を有しています。2017年以降、Intersil、
IDT、Dialogをはじめとした7つの企業を買収し、アナログ製品のラインアップを拡充してきました。自動車、産業・インフ
ラ・IoT分野の高成長市場に向け、組み込みソリューションでのグローバルリーダーシップを強化しています。

Intersil Corporation, Integrated Device Technology, Inc., Dialog Semiconductor Plc, Celeno Communications, Reality Analytics, Inc., Steradian Semiconductors Private Limited, Panthronics AG

20102002 2003 2019 20212013 2017 2022 2023 2024

事業開始
NECエレクトロニクスと
ルネサステクノロジが統合

NECエレクトロニクス
NECから分社化

買収 買収 買収

ルネサステクノロジ
日立製作所、三菱電機の
半導体事業が分社化、統合 INCJによる投資

買収 買収
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パーパス
To Make Our Lives Easier

by complementing human capabilities

人々の暮らしを楽（ラク）にする ― 私たちは、テクノロジーの力を利用して人間の能力を補完することで、この目的を実現します
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グローバルネットワーク

主要営業拠点本社 生産拠点（□前工程、△後工程）R&D拠点
*連結 2023年12月31日時点

アメリカ

EMEA

中国

アジア
(日本・中国を除く)

日本

従業員数 1,000人*

世界20カ国以上で販売拠点を展開

充実したR&D体制によるシームレス
でボーダーレスなサポートの提供

日本、中国、東南アジア、米国に
12の自社生産拠点を所有

TSMCやGLOBALFOUNDRIESを
はじめとした、グローバルパート
ナーと協業
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リーダシップチーム

CEO: Chief Executive Officer / CFO: Chief Financial Officer / CTO: Chief Technology Officer / CHRO: Chief Human Resources Officer / CSMO: Chief Sales & Marketing Officer

吉岡真一

CTO

柴田英利 新開崇平 Julie Pope

CFO CHROCEO

Chris AllexandreVivek Bhan

パワーエンベデッドプロセッシング ハイパフォーマンスコンピューティングアナログ&コネクティビティ

Davin Lee 関俊彦

エンジニアリングソフトウェア＆
デジタライゼーション

セールス&マーケティング
(CSMO)

オペレーション

片岡健Sailesh Chittipeddi Buvna AyyagariBobby Matinpour

品質保証

片岡健Balaji Kanigicherla
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ソリューション展開
ルネサスの使命は、インテリジェンス、すなわち、私たちの製品やソリューションを、自動車、産業、インフラ、IoTの4つ
の成長分野へ提供することで、より安全で、健康でスマートな社会に発展させることです。ルネサスの製品は、日々の暮ら
しに欠かせないあらゆる組込み機器に搭載されています。

信頼性の高い車載制御
安全で安心な自動運転

環境にやさしい電気自動車

無駄がなく、フレキシブルで
スマートなインダストリ

安全と豊かさをもたらす
堅牢なインフラ

IoTを活用した
安心・健康的で快適な
ライフスタイル

自動車 産業 インフラ IoT
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コアテクノロジー
ルネサスでは、「AI」「セーフティ＆セキュリティ」「デジタル＆アナログ＆パワーソリューション」「クラウドネイティ
ブ」の4つのコアテクノロジーを柱に、あらゆる業界のニーズに応え、将来の持続的な成長に向けてきめ細かく対応し、
イノベーションを起こしていきます。

INNOVATION

デジタル＆アナログ＆パワー
ソリューション
補完的な製品ポートフォリオを組み合わせた
ウィニング・コンビネーション

人工知能（AI）
幅広い出力・エネルギー効率の

組込みプロセッサ

セーフティ＆セキュリティ
業界の厳しい安全・安心基準に合致した

包括的な技術とサポート
クラウドネイティブ
さまざまな業種や組織のパートナーと連携した
クロスプラットフォーム
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ルネサスは、センサーからアクチュエーターまで、シグナルチェーン全体に渡る豊富な半導体製品を提供し、お客様の完全
な組み込みシステムの実現を支援しています。

WHAT WE DO

センサー ムーブ / ストア コンピューティング アクチュエーター
注力市場

自動車

産業

インフラ

IoT

 Sensor: 
optical, flow, humidity, 
gas, air, temperature, 
thermopile, position, 
radar transceiver

 Sensor signal 
conditioner (SSC)

 Bluetooth
 Wi-Fi
 NFC
 Cellular
 6LoWPAN
 RF, RF for 5G
 Timing
 Optical 
 Memory interface
 Audio/Video CODEC

 MCU
 MPU
 SoC

 Power:
MOSFET, Si-IGBT, 
SiC, GaN

 PMIC
 BMIC
 Wireless power
 Programable mixed 

signal device / FPGA
 Haptics driver

NFC: Near Field Communication    OIS: Optical Image Stabilizer    PMIC: Power Management IC    BMIC: Battery Management IC 
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高電力効率 32ビットMCU
モーター制御, 静電容量式タッチキー, 機能安全, GUI

RISC-V
製品

汎用 64-bit MPUs (RZ/Fiveグループ)
専用 32-bit MCUs

アドバンスド 32ビットMCU
Armエコシステム, 高度セキュリティ,インテリジェントIoT

ハイエンド 32/64ビットMPU
高解像度HMI, 産業用ネットワーク＆リアルタイム制御

幅広くスケーラブルな製品ポートフォリオ

 アナログ製品
 クロック＆タイミング
 インタフェース＆
コネクティビティ

 メモリ＆ロジック
 パワーマネージメント
 プログラマブルミックスドシグナル, 

ASIC, IP製品

 タイミング
 ワイヤレス給電
 バッテリマネジメント
システム

 パワーデバイス

アナログ＆パワーデバイス

 パワーマネジメント
 センサー
 ビデオ＆ディスプレイ

低消費電力 8/16ビットMCU
Bluetooth® Low Energy, SubGHz, LoRa®ソリューション
車載アクチュエータ、センサ、ローエンドエリアECU

車載用 32ビットMCU
豊富な機能安全とセキュリティ機能

マイクロコンピュータ、システム・オン・チップ (SoC)

自動車用 SoCs
次世代車載コンピューティング

 RF製品
 センサ製品
 航空宇宙および過酷環境
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ウィニング・コンビネーション
アナログ＋パワー＋組込みシステム＋コネクティビティを中心に、ルネサスの補完的な製品ポートフォリオを組み合わせた、
検証済みかつ網羅的なソリューションを提供しています。世界中のお客様およびパートナー様の設計を加速し、短期間での
市場投入を可能にします。

クイックコネクト IoT 家庭用正弦波
パワーインバータ

WELL Building Standard 向け
空調環境モニタモジュール

ソーラー充電対応
アセットトラッカー

超低消費電力Wi-Fi とBLE搭載の
スマートロック

スマートアセット
トラッキングラベル

AD/ADAS向け
サテライトレーダシステム

テレマティクス搭載低コスト
TFTインスツルメントクラスタ
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充実したエコシステム
ルネサス製品に精通した認定パートナーのネットワークが、デザインサイクルのあらゆるステージをサポートし、お客様の
ゴール達成に向けてともに取り組みます。各パートナープログラムは、新たなビジネス創出の機会をもご提供します。

R-Carコンソーシアム

次世代ADAS、ゲートウェイ、
コネクテッドカー向け
ソリューションを創出し、
新たな価値提供を追求してい
ます。

レディ・パートナー・ネットワーク
(ソフトウエア)

プリファード・パートナー・プログラム
(システム)

次世代IoT、産業機器設計に
重要となる各テクノロジに対応
した機能ブロックソリューショ
ンを提供しています。

初期段階のプロトタイプ検討
または製品化検討にあたり、
付加価値ソリューションとし
てPoC（概念実証）を提供し
ています。
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サステナビリティ：ターゲット
サステナビリティは、私たちの事業活動の核心です。ルネサスの製品とソリューションには、「人々の暮らしを楽（ラク）
にする」技術で持続可能な将来を築いていくという、当社グループの長期的なコミットメントが反映されています。

温室効果ガス（GHG）排出量
2030年までに38%削減
2050年にカーボンニュートラル実現

水資源保全
2030年までに水の総使用量原単位を
33%改善
2030年までにリサイクル率35%を達成

廃棄物リサイクル
リサイクル率90％以上を維持

サプライヤーリスク評価
RBA-SAQリスク評価で、全重要
取引先がMedium以下を達成

サプライヤー実地監査
3年以内に全重要取引先で実施

責任ある鉱物調達
100%コンフリクトフリー（紛争
鉱物不使用）を実現

労働安全衛生
主要生産拠点でISO45001を取得

取締役会の多様性
取締会役員の女性比率30%以上

社外取締役比率
過半数

SocialEnvironmental Governance
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サステナビリティ：2021-2022ハイライト

 気候変動対策の推進
（2050年までのカーボンニュートラルへのコ
ミットメント表明、TCFD提言への賛同）

 事業活動における環境効率の改善
（2021年度実績(2020年度比)：水総使用量の売
上高原単位27％改善、エネルギー消費量1.6%削
減、廃棄物リサイクル率92.2％、水リサイクル
率33%）

 2021年サプライチェーン監査実績
（簡易版SAQ：878社、実地監査：12社）

 SBTiによる温室効果ガス排出削減目標SBT認定
を取得

 日本品質保証機構による、環境データの第三者
検証

 ダイバーシティ、エクイティ＆インクルージョン
の取り組みを推進
（LGBTQ+プライド月間セミナー、ダイバーシ
ティ推進グループの設置、Women In Technology
などの従業員リソースグループ、など）

 男女賃金格差（ジェンダー・ペイ・ギャップ）
報告書の開示
（英ダイアログ・セミコンダクター社）

 「ルネサスグループ人権方針」を策定
 全世界の従業員の97%が人権に関する

eラーニングを受講
 当社初の人権デューディリジェンスを実施
 「Renesas Culture」従業員サーベイの
実施（2022年は従業員の90%が回答）

 取締会役員女性比率20%
（2021年目標設定、2022年3月に達成）

 当社初のマテリアリティ分析を実施
 リスクマネジメント体制の強化
（CEO/CFO/法務統括部長/人事統括部長/IT統
括部長からなるセキュリティカウンシルの設置、
サイバーセキュリティの強化、人権デューディ
リジェンスの実施）

 「行動規範」の改訂

SocialEnvironmental Governance

4.5 19.4 (low risk) AA B
(気候変動)

B
(水セキュリティ)

ゴールドA
(サプライチェーン)
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ルネサスカルチャー

「Renesas Culture」は、グループのすべての企業と
そこで働くすべての従業員が共有する行動指針です。
社員一人ひとりが主体者として体現するとともに、
企業経営や事業活動の様々な意思決定に横断的に
取り入れるべく取り組んでいます。

Transparent Agile Global

Innovative Entrepreneurial

リーダーシップチームの
戦略や方針、会社が置か
れている現状だけでなく、
各組織での課題や考えに
ついて従業員相互間で良
く理解されているように
します。

変化に遅れることなく、
出来るだけ先んじて行動
するために、早い状況認
識、早い意思決定、早い
行動と早い修正をし、
それをより高速回転でき
るようにしていきます。

私たち自身がグローバル
な視野を持つことは必要
不可欠です。語学力の
向上だけでなく、それ以
上に数字を用いるなど、
コミュニケーションを円
滑にするよう心掛けます。

「Innovative」な技術や
製品を提供し続けるため
に、従業員一人ひとりが
「Innovation」の体現者
となり、発想力、創造力
を有することで、豊かな
社会を実現します。

従業員一人ひとりが「自
分のビジネスを運営する
かのような」マインドで、
プロフェッショナルに、
自発的に、かつ主体性を
もって行動し、その結果
について責任を持ちます。
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。

2030アスピレーション

Top 3 $20+bn 6x

組み込み半導体ソリューションプロバイダー 売上収益 時価総額 vs 2022
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決算概要

(将来予測に関する注意)

本資料に記載されているルネサス エレクトロニクスグループの計画、戦略及び業績見通しは、現時点で入手可能な情報に
基づきルネサス エレクトロニクスグループが判断しており、潜在的なリスクや不確実性が含まれております。そのため、
実際の業績等は、様々な要因により、これら見通し等とは大きく異なる結果となりうることをあらかじめご承知願います。実際の業績
等に影響を与えうる重要な要因としては、(１) ルネサス エレクトロニクスグループの事業領域を取り巻く日本、北米、アジア、欧州等
の経済情勢、(２) 市場におけるルネサス エレクトロニクスのグループ製品、サービスに対する需要
動向や競争激化による価格下落圧力、(３) 激しい競争にさらされた市場においてルネサス エレクトロニクスグループが引き続き顧客に
受け入れられる製品、サービスを供給し続けていくことができる能力、(４) 為替レート (特に米ドルと円との為替レート) の変動等があ
りますが、これら以外にも様々な要因がありえます。また、世界経済の悪化、世界の金融情勢の悪化、国内外の株式市場の低迷等によ
り、実際の業績等が当初の見通しと異なる結果となる可能性もあります。
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2023年通期業績概要
IFRS*1 & NON-GAAP *2

*1：IFRS:今後もグローバルな事業展開を推進していくことを踏まえ、資本市場における財務情報の国際的な比較可能性の向上を目的に、2018年12月期の有価証券報告書における連結財務諸表より、国際財務報告基準（IFRS）を任意適用しております。
*2：Non-GAAP業績値は、財務会計上の数値(GAAP:IFRS基準)から非経常項目やその他特定の調整項目を一定のルールに基づいて控除もしくは調整したものです。当社グループの恒常的な経営成績を理解するために有用な情報と判断しており、当社グ

ループはNon-GAAPベースで業績を開示しております。具体的には、企業買収に伴い、認識した無形資産の償却額およびその他のPPA(取得原価の配分)影響額、企業買収関連費用、株式報酬費用や当社グループが控除すべきと判断する一過性の利
益や損失などを控除もしくは調整しております。

*3：EBITDA:営業利益+減価償却費及び償却費

(  )：対売上収益比率

売上収益 14,694 14,697

売上総利益 8,343 (57%) 8,374 (57%)

EBITDA*3 5,768 (39%) 5,819 (40%)

営業利益 3,908 (27%) 5,016 (34%)

減価償却費及び償却費 1,860 (13%) 803 (5%)

親会社の所有者に帰属する
当期利益 3,371 (23%) 4,329 (29%)

セグメント別売上収益 (2023)2023連結業績 (億円) IFRS Non-GAAP

オートモーティブ
47%

産業、インフラ、IoT
52%

IoT 23%

Infra 12%

Industrial 17%

その他 1%
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2023年12月期第4四半期・通期決算概要
NON-GAAP

*1: 各数値は売上収益予想レンジの中央値との対比
*2: 親会社の所有者に帰属する当期利益 - 為替差損益
*3: 営業利益+減価償却費及び償却費

(億円)

2022年12月期 2023年12月期

第4四半期
(10-12月)

通期
(1-12月)

第3四半期
(7-9月) 

第4四半期
(10-12月) 
予想

第4四半期
(10-12月)
実績

前年同期比 前四半期比 予想比*1

(10/26時点)

通期
(1-12月)
実績

前年比 予想比*1

(10/26時点)

売上収益 3,913 15,027 3,794 3,580
(±75) 3,619 -7.5% -4.6% +1.1% 14,697 -2.2% +0.3%

売上収益 (為替影響除く) - - - - - -8.1% -6.6% +0.1% - -6.9% +0.0%

売上総利益率 56.0% 57.4% 57.9% 56.0% 56.4% +0.4pt -1.5pts +0.4pt 57.0% -0.5pt +0.1pt

営業利益
(率)

1,357
(34.7%)

5,594
(37.2%)

1,323
(34.9%) 30.5% 1,155

(31.9%)
-202

(-2.8pts)
-168

(-3.0pts)
+63

(+1.4pts)
5,016

(34.1%)
-577

(-3.1pts)
+63

(+0.3pt)

親会社の所有者に
帰属する当期利益 1,093 3,773 1,083 - 982 -111 -101 - 4,329 +556 -

親会社の所有者に
帰属する当期利益
(為替影響除く)*2

856 4,292 1,046 - 1,049 +192 +3 - 4,244 -48 -

EBITDA*3 1,555 6,392 1,526 - 1,360 -194 -165 - 5,819 -573 -

1米ドル= 144円 130円 142円 147円 149円 5円円安 7円円安 2円円安 140円 10円円安 1円円安

1ユーロ= 144円 137円 156円 156円 159円 15円円安 4円円安 3円円安 151円 14円円安 1円円安
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株主構成

13.3%

10.3%

76.4%

32.1%

12.0%
11.9%

44.0%

12.4%

13.2%
10.3%64.1%

45.6%

8.1%
16.5%

29.8%

69.1%
5.1%

22.8%
3.0%

2023年12月末

91.1%

8.9%

2010年4月 – 2013年9月 2017年3月末 2018年3月末 2020年12月末 2022年12月末

その他

旧親会社 3社*1

INCJ

事業会社
6社*3

事業会社
5社*5*6

事業会社
4社*8

2013年9月 2017年6月 2018年4月 2021年6月 2022年5月 2023年11月

INCJによる
全株式売却

第三者割当増資
(1,500億円)

株式の売出し
(3,326億円)

株式の売出し
(2,923億円)

新株式の発行
(2,281億円)
株式の売出し
(1,941億円)

自己株式の取得
(2,000億円)

事業会社
4社*10

INCJ
事業会社
4社*12

旧親会社
3社*11

その他

旧親会社
3社*9

INCJ

旧親会社
3社*7

旧親会社
3社*4

INCJ*6
その他

旧親会社
3社*2

その他
その他

その他

*1: NEC (35.46%)、日立 (30.62%)、三菱電機 (25.05%)
*2: NEC (8.9%)、日立 (7.7%)、三菱電機 (6.3%)
*3: トヨタ (2.5%)、日産 (1.5%)、デンソー (0.5%)、キヤノン (0.3%)、パナソニック (0.3%)、安川電機 (0.1%)
ニコンが第三者割当増資時点で0.3％を保有していたが、2015年2月に全株を売却。ケーヒンが同様に0.5％を保有していたが、
2016年2月に全株を売却。

*4: 日立 (5.6%)、三菱電機 (4.5%)、NEC (6.4%) NECは退職給付信託口の日本トラスティ・サービス信託銀行保有分を含む。
*5: 1.5%を保有していた日産が2017年5月に全株売却。
*6: 2018年2月末時点でINCJは50.1%を保有していたが、2018年3月にその内、4.5%をデンソーに売却。

*7:日立 (3.5%)、三菱電機 (4.3%)、NEC (4.1%) NECは退職給付信託口の日本カストディ銀行保有分。
*8: デンソー (8.8%)、トヨタ (2.8%)、キヤノン (0.2%)、パナソニック (0.2%)
*9:日立 (3.4%)、三菱電機 (2.8%)、NEC(4.0%) NECは退職給付信託口の日本カストディ銀行保有分。

*10: デンソー (8.5%)、トヨタ(4.2%)、キヤノン (0.2%)、パナソニック (0.2%)
*11: 日立 (3.5%)、三菱電機 (2.9%)、NEC (3.9%), NECは退職給付信託口の日本カストディ銀行保有分。
*12: デンソー (8.6%)、トヨタ (4.2%)、キヤノン (0.2%)、パナソニック (0.2%)
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コーポレートガバナンス

 岩﨑二郎 社外取締役（筆頭独立社外取締役）
 Selena Loh LaCroix 社外取締役
 山本昇 社外取締役
 平野拓也 社外取締役

取締役

 福田和樹 監査役（常勤）
 山﨑和義 社外監査役（非常勤）
 水野朝子 社外監査役（非常勤）
 深山美弥 社外監査役（非常勤）

監査役

 岩﨑二郎（委員長）
 Selena Loh LaCroix
 山本昇
 平野拓也

指名委員会

 Selena Loh LaCroix（委員長）
 柴田英利
 山本昇
 水野朝子

報酬委員会

柴田英利
取締役会議長
代表取締役社長兼 CEO

2023年4月1日時点
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組織図
取締役会 社外取締役

代表取締役社長兼 CEO

ハイパフォ－マンスコンピュｰティング
プロダクトグループ

(HPC)

エンベデッドプロセッシング
プロダクトグループ

(EP)

パワー
プロダクトグループ

(PWR)

アナログ＆コネクティビティ
プロダクトグループ

(A&C)

セールス＆マーケティング
グループ

(SAM)

ソフトウェア＆デジタ
ライゼーショングループ

(SW&D)

エンジニアリンググループ
(ENG)

品質保証グループ
(QA)

人事・総務統括部
(HRGAD)

コーポレートストラテジー
(CS)

法務統括部
(LD) 

ファイナンス
(FIN) 

情報システム統括部
(IS)

IR室
(IRO)

サステナビリティ推進室
(SPO)

CTO室
(CTOO)

オペレーショングループ
(OPS)

監査室
(AO)

コーポレートコミュケーション室
(CCO)
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那珂

生産拠点
 日本、中国、東南アジア、米国に12の自社生産拠点を所有
 TSMCやGLOBALFOUNDRIESをはじめとしたグローバルパートナーと協業

US：
パームベイ

中国：
北京
蘇州

マレーシア：
ペナン

クアラルンプール

生産拠点 (後工程：7)
製造会社

生産拠点 (前工程：5)

高崎

大分
川尻
錦（熊本）

西条

米沢

日本
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基本情報
会社名 ルネサスエレクトロニクス株式会社（Renesas Electronics Corporation）
本社 〒135-0061 東京都江東区豊洲三丁目2番24号（豊洲フォレシア）
資本金 153,209百万円 (2023年12月末)

会社設立日 2002年11月1日（営業開始日 2010年4月1日）
事業内容 各種半導体に関する研究、開発、設計、製造、販売およびサービス
従業員数 21,204名（連結 2023年12月末）
代表取締役 代表取締役社長兼CEO 柴田英利
証券コード 東京証券取引所プライム市場（証券コード：6723）
ウェブサイト www.renesas.com

https://www.facebook.com/RenesasElectronics/
https://www.instagram.com/renesas_global/
https://www.linkedin.com/company/renesas/posts/
https://twitter.com/renesas_japan
https://www.youtube.com/user/RenesasPresents
https://www.renesas.cn/themes/idt8/components/components/social/wechat-qrcode.png
https://space.bilibili.com/478786672
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